
Приложение ППССЗ по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 2023-2024 уч.г.: Комплект контрольно-оценочных средств по 

практике Производственная практика (преддипломная) 
 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 
 

Комплект 
контрольно-оценочных средств 

 
по производственный практике 

 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 
 

для специальности  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевка – 2023 



 2

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Жук Н.М., преподаватель  ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

1. Паспорт комплекта оценочных средств 
 

1.1  Область применения комплекта оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

практики. 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании рабочей программы практики. 
 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы практики  
 

 Контроль и оценка результатов освоения производственный  практики  

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

 оптимальность организации 

рабочего места и выбора приемов 

работы; 

 грамотность использования 

конструкторско-технологическую 

документацию; 

 правильность чтения 
электрических и монтажных схем и 

эскизов; 

 грамотность и оптимальность 

применения технологического 

оборудования, контрольно – 

измерительной аппаратуры, 

приспособлений и инструментов; 

 соответствие подготовки 
базовых элементов к монтажу 
проводов и кабелей, радиоэлементов 

требованиям технической 

документации; 
 соответствие монтажа 

компонентов в металлизированные 
отверстия требования технической 

документации,  

 соответствие изготовленных 
наборных кабелей и жгутов 

требованиям технической 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике, 

дифференцированный 

зачет 
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документации; 
 эффективность контроля 

качества монтажных работ; 

 оптимальность выбора 

припойной пасты; 

 соответствие нанесения 

паяльной пасты различными методами 

(трафаретным, дисперсным) 

требованиям технической 

документации; 

 соответствие установки 

компонентов на плату требованиям 

технической документации; 

 соответствие выполненной 

пайки «оплавлением» требованиям 

технической документации; 

 оптимальность выбора 

материалов, инструментов и  

оборудования для выполнения 

демонтажа электронных приборов и 

устройств; 

 соответствие работ по 

демонтажу электронных приборов и 

устройств требованиям технической 

документации; 

 соответствие выполненной сборки 

деталей и узлов полупроводниковых 

приборов методом конденсаторной 

сварки, электросварки и холодной 

сварки с применением 

влагопоглотителей и без них, с 

применением оптических приборов 

требованиям технической 

документации; 
 качество микромонтажа; 

 соответствие сборки 
применением завальцовки, 

запрессовки, пайки на станках-

полуавтоматах и автоматах посадки с 

применением оптических приборов 

требованиям технической 

документации; 

 оптимальность и качество 

реализации различных способов 

герметизации и проверки на 

герметичность; 

 качество выполнения 

влагозащиты электрического монтажа 

заливкой компаундом, пресс-

материалом; 

 качество визуального и 
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оптического контроля качества 

выполнения монтажа электронных 

устройств; 

 качество выполнения 

электрический контроль качества 

монтажа. 

ПК 1.2 Осуществлят 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств  

и их настройку и 

регулировку в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации и с 

учетом требований 

технических условий. 

 правильность чтения схем 

различных электронных приборов и 

устройств, их отдельных узлов и 

каскадов; 

 оптимальность применения 

схемной документации при 

выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; 

 оптимальность выбора 

измерительных приборов и 

оборудования для проведения 

настройки, регулировки и испытаний 

электронных приборов и устройств 

(руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на 

электронные приборы и устройства; 

 оптимальность выбора методов 

и средств измерений: контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ, 

информационно-измерительных 

комплексов   в соответствии с 

требованиями ТУ на электронное 

устройство; 

 оптимальность использования 

контрольно-измерительных приборов, 

подключения их к регулируемым 

электронным приборам и 

устройствам; 

 правильность чтения и глубина 

понимания проектной, 

конструкторской и технической 

документации; 

 использование современных 

средств измерения и контроля 

электронных приборов и устройств с 

учетом требований ТУ; 

 грамотность составленных 

измерительных схем регулируемых 

приборов и устройств; 

 точность измерения различных 

электрических и радиотехнических 

величин; 

 грамотность выполнения 

радиотехнических расчетов различных 

электрических и электронных схем; 
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 точность проведения 

необходимых измерений; 

 грамотность снятия показания 

приборов и точность составления по 

ним графиков,; 

 осуществление электрической 

регулировки электронных приборов и 

устройств с использованием 

современных контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ в 

соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; 

 осуществление механической 

регулировки электронных приборов и 

устройств в соответствии с 

технологическими условиями; 

 оптимальность составления 

макетных схемы соединений для 

регулирования электронных приборов 

и устройств; 

 точность определения и 

быстрота устранения причин отказа 

работы электронных приборов и 

устройств; 

 точность и быстрота 

устранения неисправности и 

повреждения в простых электрических 

схемах электронных приборов и 

устройств; 

 оптимальность контроля 

порядка и качества испытаний, 

содержание и последовательность 

всех этапов испытания. 

ПК.2.1 Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных 

приборов и устройств 

средней сложности  

 

 оптимальность выбора средств 

и систем диагностирования; 

 эффективность использования 

системы диагностирования при 

выполнении оценки 

работоспособности электронных 

приборов и устройств; 

 грамотность определения 

последовательности операций 

диагностирования электронных 

приборов и устройств; 

 верность прочтения и 

правильность анализа 

эксплуатационных документов. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

 точность проверки 

электронных приборов, устройств и 

модулей с помощью стандартного 

тестового оборудования; 
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импульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцессорными  

системами устройств   

средней сложности 

для выявления и 

устранения 

неисправностей и 

дефектов 

 эффективность работы с 

контрольно- измерительной 

аппаратурой и тестовым 

оборудованием; 

 эффективность работы с 

основными средствами диагностики 

аналоговых и импульсных, цифровых 

схем и микропроцессорных систем; 

 грамотность использования 

методики контроля и диагностики 

цифровых схем и микропроцессорных 

систем; 

 точность соблюдения 

технологии устранения обнаруженных 

неисправностей и дефектов  в простых 

электрических схемах электронных 

приборов и устройств. 

ПК 2.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

 эффективность применения 

инструментальных и программных 

средств для составления 

документации по техническому 

сопровождению в ходе эксплуатации 

электронных приборов и устройств; 

 эффективность работы с 

современными средствами измерения 

и контроля электронных схем  и 

устройств: 

 эффективность проведения 

контроля различных параметров 

электронных приборов и устройств; 

 грамотность применения 

технических средств для 

обслуживания электронных приборов 

и устройств; 

 точность выполнения 

регламента по техническому 

сопровождению обслуживаемого 

электронного оборудования; 

 точность соблюдения 

инструкций по эксплуатации и 

техническому уходу электронных 

приборов и устройств; 

 эффективность корректировки 

и замены неисправных или 

неправильно функционирующих схем 

и электронных компонентов; 

 глубина анализа результатов 

проведения технического контроля; 

 точность и грамотность 

оценивания качества продукции 

(электронных приборов и устройств). 



 8

ПК 3.1. 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

 

 полнота сбора и глубина 

анализа исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем; 

 обоснованность подбора 

элементной базы   при разработке 

принципиальных схем электронных 

устройств с учетом требований 

технического задания; 

 полнота описания работы 

проектируемых устройств на основе 

анализа электрических, 

функциональных и структурных схем; 

 точность и грамотность 

выполнения чертежей структурных и 

электрических принципиальных схем; 

 обоснованность и полнота 

применения пакетов прикладных 

программ для моделирования 

электрических схем. 

ПК 3.2.Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и устройств 

и микросборок 

средней сложности. 

 

 грамотность оформления 

конструкторской документации на 

односторонние и двусторонние 

печатные платы; 

 эффективность применения 

автоматизированных методов 

разработки конструкторской 

документации; 

 полнота сбора и глубина 

анализа исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем 

проектирования деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем; 

 обоснованность подбора 

элементной базы   при разработке 

принципиальных схем электронных 

устройств с учетом требований 

технического задания; 

 точность выполнения  

несложных расчетов основных  

технических показателей простейших 

проектируемых электронных 

приборов и устройств; 

 полнота анализа работы  

разрабатываемой схемы 

электрической принципиальной 

электронных приборов и устройств в 

программе схемотехнического 

моделирования; 

 полнота анализа технического 
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задания на проектирование  

электронного устройства  на основе 

печатного монтажа; 

  грамотность чтения 

принципиальных схем  электронных 

устройств; 

 полнота конструктивного 

анализа элементной базы; 

 обоснованность выбора класса 

точности и шага координатной сетки 

на основе анализа технического 

задания; 

 обоснованность выбора и 

точность расчета  элементов печатного 

рисунка; 

 эффективность компоновки и 

размещения электрорадиоэлементов  

на  печатную плату; 

 точность расчета 

конструктивных показателей  

электронного устройства; 

 точность расчета 

компоновочных характеристик 

электронного устройства; 

 точность расчета габаритных 

размеров печатной платы  

электронного устройства; 

 обоснованность выбора 

типоразмеров печатных плат;   

 обоснованность выбора 

способов крепления и  защиты 

проектируемого электронного 

устройства от влияния внешних 

воздействий; 

 точность выполнения  

трассировки проводников  печатной 

платы; 

 глубина и точность разработки 

чертежей печатных плат в пакете 

прикладных программ САПР. 

ПК 3.3 Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа. 

 

 глубина анализа 

конструктивных показателей 

технологичности, 

 точность расчета 

конструктивных показателей 

технологичности 

ПК 4.1. Выполнять 

сборку и монтаж 

- точность и грамотность выполнения 

сборки узлов, блоков, приборов 
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отдельных узлов и 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

устройств 

импульсной и 

вычислительной 

техники. 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и 

комплектующих; 

- точность и грамотность проведения 

монтажа узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и 

комплектующих; 

- обоснованность выбора различных 

видов пайки и лужения; 

- точность обработки монтажных 

проводов и кабелей с полной заделкой 

и распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

- точность изготовления средних и 

сложных шаблонов по 

принципиальным и монтажным 

схемам; 

- точность и грамотность проведения 

сборки радиоэлектронной аппаратуры 

на интегральных микросхемах 

ПК 4.2. Производить 

установку элементов 

поверхностного 

монтажа. 

- точность и грамотность выполнения 

монтажа электронной аппаратуры с 

использованием поверхностного 

(планарного) монтажа; 

- обоснованность выбора метода 

нанесения паяльной пасты; 

- точность и грамотность проведения 

установки компонентов 

поверхностного монтажа 

ПК 4.3. Использовать 

технологии сборки, 

монтажа и демонтажа 

отдельных узлов и 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры. 

- точность и грамотность выполнения 

сборки схем и печатных плат; 

- точность выполнения сборки с 

использованием механических 

деталей; 

- точность и грамотность выполнения 

монтажа схем и печатных плат; 

- точность и грамотность выполнения 

демонтажа схем и печатных плат; 

- обоснованность применения 

технологического оснащения и 

оборудования к выполнению задания; 

- точность выполнения микромонтажа 
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2. Комплект оценочных средств 
 
2.1. Контрольные вопросы к дифференцированному зачету 

1. Что подразумевается под термином «микропроцессор»?  

2. Где применяются микропроцессоры?  

3. Что называется микро-ЭВМ, или микрокомпьютером?  

4. Что называется микропроцессорной системой?  

5. Какое устройство относится к классу микроконтроллеров (МК)?  

6. Что понимается под термином «архитектура микропроцессора»?  

7. Что нужно понимать под универсальностью МП?  

8. Чем обеспечивается высокая производительность МП?  

9. Какие показатели можно отнести к основным характеристикам МП?  

10. Что входит в понятие быстродействие МП?  

11. Что такое управление захватом шин и какие имеются виды обмена 

МП с внешними устройствами?  

12. Что такое слово состояния МП?  

13. Какое применяется условное обозначение слова состояния?  

14. Какие существуют типы машинных циклов?  

15. Как выглядит программная модель МП системы с точки зрения 

программиста? 

16. Что такое прямая адресация?  

17. Что такое непосредственная адресация?  

18. Что такое регистровая адресация?  

19. Что такое косвенная адресация?  

20. Какие регистры относятся к регистрам общего назначения (РОН)? 

21. Каковы требования к формату бланка при программировании на 

языке АССЕМБЛЕРА?  

22. Приведите примеры допустимых и недопустимых меток.  

23. Каковы требования к полю мнемоники?  

24. Какие команды имеют пустое поле операнда?  

25. Приведите пример использования адреса памяти как операнда.  

26. Какие требования к полю комментария в языке АССЕМБЛЕРА?  

27. Что такое директивы АССЕМБЛЕРА?  

28. Что такое интерфейс ввода/вывода?  

29. Принципы объектно-ориентированного программирования?  

30. Язык разметки гипертекста HTML?  

31. UML – средства описания проекта на логической стадии разработки?  

32. Базы знаний?  

33. Чем отличаются shareware-программы от freeware-программ?  

34. CASE-средство Ramus educational и аналоги?  

35. Состав и содержание технического задания?  

36. Основные проблемы тестирования?  

37. Типы информационных систем?  

38. Понятие жизненного цикла информационных систем?  

39. Понятие корпоративных информационных систем?  
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40. Задачи сопровождения информационной системы?  

41. Классификация сервисного оборудования?  

42. Техническое обслуживание аппаратных средств?  

43. Происхождение и понимание термина «искусственный интеллект»?  

44. Обязанности администратора баз данных?  

45. Журнал базы данных? 

 

Критерии оценивания 
 

«5» «отлично» или «зачтено» – студент показывает глубокое и полное 

овладение содержанием программного материала по ПП, в совершенстве 

владеет понятийным аппаратом и демонстрирует умение применять теорию на 

практике, решать различные практические и профессиональные задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения в форме грамотного, логического 

ответа (устного или письменного), а также высокий уровень овладение 

общими и профессиональными компетенциями и демонстрирует готовность к 

профессиональной деятельности; 

 

«4» «хорошо» или «зачтено» – студент в полном объеме освоил 

программный материал по ПП, владеет понятийным аппаратом, хорошо 

ориентируется в изучаемом материале, осознанно применяет знания для 

решения практических и профессиональных задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма ответа (устного или письменного) имеют отдельные 

неточности, демонстрирует средний уровень овладение общими и 

профессиональными компетенциями и готовность к профессиональной 

деятельности; 

 

«3» «удовлетворительно» или «зачтено» – студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений программного материала по ПП, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения практических и 

профессиональных задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения, 

но при этом демонстрирует низкий уровень овладения общими и 

профессиональными компетенциями и готовность к профессиональной 

деятельности; 

 

«2» «неудовлетворительно» или «не зачтено» – студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, беспорядочно и 

неуверенно излагает программный материал по ПП, не умеет применять 

знания для решения практических и профессиональных задач, не 

демонстрирует овладение общими и профессиональными компетенциями и 

готовность к профессиональной деятельности. 
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3. Информационное обеспечение 
 

Перечень учебных изданий, электронных изданий, электронных и 

Интернет-ресурсов, образовательных платформ, электронно-библиотечных 

систем, веб-систем для организации дистанционного обучения и управления 

им, используемые в образовательном процессе как основные и 

дополнительные источники. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1 Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

 оптимальность организации 

рабочего места и выбора приемов 

работы; 

 грамотность использования 

конструкторско-технологическую 

документацию; 

 правильность чтения 
электрических и монтажных схем и 

эскизов; 

 грамотность и оптимальность 

применения технологического 

оборудования, контрольно – 

измерительной аппаратуры, 

приспособлений и инструментов; 

 соответствие подготовки 
базовых элементов к монтажу 
проводов и кабелей, радиоэлементов 

требованиям технической 

документации; 
 соответствие монтажа 

компонентов в металлизированные 
отверстия требования технической 

документации,  

 соответствие изготовленных 
наборных кабелей и жгутов 

требованиям технической 

документации; 
 эффективность контроля 

качества монтажных работ; 

 оптимальность выбора 

припойной пасты; 

 соответствие нанесения 

паяльной пасты различными методами 

(трафаретным, дисперсным) 

требованиям технической 

документации; 

 соответствие установки 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике, 

дифференцированный 

зачет 
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компонентов на плату требованиям 

технической документации; 

 соответствие выполненной 

пайки «оплавлением» требованиям 

технической документации; 

 оптимальность выбора 

материалов, инструментов и  

оборудования для выполнения 

демонтажа электронных приборов и 

устройств; 

 соответствие работ по 

демонтажу электронных приборов и 

устройств требованиям технической 

документации; 

 соответствие выполненной сборки 

деталей и узлов полупроводниковых 

приборов методом конденсаторной 

сварки, электросварки и холодной 

сварки с применением 

влагопоглотителей и без них, с 

применением оптических приборов 

требованиям технической 

документации; 
 качество микромонтажа; 

 соответствие сборки 
применением завальцовки, 

запрессовки, пайки на станках-

полуавтоматах и автоматах посадки с 

применением оптических приборов 

требованиям технической 

документации; 

 оптимальность и качество 

реализации различных способов 

герметизации и проверки на 

герметичность; 

 качество выполнения 

влагозащиты электрического монтажа 

заливкой компаундом, пресс-

материалом; 

 качество визуального и 

оптического контроля качества 

выполнения монтажа электронных 

устройств; 

 качество выполнения 

электрический контроль качества 

монтажа. 

ПК 1.2 Осуществлят 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных 

приборов и устройств  

и их настройку и 

 правильность чтения схем 

различных электронных приборов и 

устройств, их отдельных узлов и 

каскадов; 

 оптимальность применения 
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регулировку в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации и с 

учетом требований 

технических условий. 

схемной документации при 

выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; 

 оптимальность выбора 

измерительных приборов и 

оборудования для проведения 

настройки, регулировки и испытаний 

электронных приборов и устройств 

(руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на 

электронные приборы и устройства; 

 оптимальность выбора методов 

и средств измерений: контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ, 

информационно-измерительных 

комплексов   в соответствии с 

требованиями ТУ на электронное 

устройство; 

 оптимальность использования 

контрольно-измерительных приборов, 

подключения их к регулируемым 

электронным приборам и 

устройствам; 

 правильность чтения и глубина 

понимания проектной, 

конструкторской и технической 

документации; 

 использование современных 

средств измерения и контроля 

электронных приборов и устройств с 

учетом требований ТУ; 

 грамотность составленных 

измерительных схем регулируемых 

приборов и устройств; 

 точность измерения различных 

электрических и радиотехнических 

величин; 

 грамотность выполнения 

радиотехнических расчетов различных 

электрических и электронных схем; 

 точность проведения 

необходимых измерений; 

 грамотность снятия показания 

приборов и точность составления по 

ним графиков,; 

 осуществление электрической 

регулировки электронных приборов и 

устройств с использованием 

современных контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ в 

соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; 
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 осуществление механической 

регулировки электронных приборов и 

устройств в соответствии с 

технологическими условиями; 

 оптимальность составления 

макетных схемы соединений для 

регулирования электронных приборов 

и устройств; 

 точность определения и 

быстрота устранения причин отказа 

работы электронных приборов и 

устройств; 

 точность и быстрота 

устранения неисправности и 

повреждения в простых электрических 

схемах электронных приборов и 

устройств; 

 оптимальность контроля 

порядка и качества испытаний, 

содержание и последовательность 

всех этапов испытания. 

ПК.2.1 Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных 

приборов и устройств 

средней сложности  

 

 оптимальность выбора средств 

и систем диагностирования; 

 эффективность использования 

системы диагностирования при 

выполнении оценки 

работоспособности электронных 

приборов и устройств; 

 грамотность определения 

последовательности операций 

диагностирования электронных 

приборов и устройств; 

 верность прочтения и 

правильность анализа 

эксплуатационных документов. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

импульсных, 

цифровых и со 

встроенными 

микропроцессорными  

системами устройств   

средней сложности 

для выявления и 

устранения 

неисправностей и 

дефектов 

 точность проверки 

электронных приборов, устройств и 

модулей с помощью стандартного 

тестового оборудования; 

 эффективность работы с 

контрольно- измерительной 

аппаратурой и тестовым 

оборудованием; 

 эффективность работы с 

основными средствами диагностики 

аналоговых и импульсных, цифровых 

схем и микропроцессорных систем; 

 грамотность использования 

методики контроля и диагностики 

цифровых схем и микропроцессорных 

систем; 
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 точность соблюдения 

технологии устранения обнаруженных 

неисправностей и дефектов  в простых 

электрических схемах электронных 

приборов и устройств. 

ПК 2.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных 

приборов и устройств 

в соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

 эффективность применения 

инструментальных и программных 

средств для составления 

документации по техническому 

сопровождению в ходе эксплуатации 

электронных приборов и устройств; 

 эффективность работы с 

современными средствами измерения 

и контроля электронных схем  и 

устройств: 

 эффективность проведения 

контроля различных параметров 

электронных приборов и устройств; 

 грамотность применения 

технических средств для 

обслуживания электронных приборов 

и устройств; 

 точность выполнения 

регламента по техническому 

сопровождению обслуживаемого 

электронного оборудования; 

 точность соблюдения 

инструкций по эксплуатации и 

техническому уходу электронных 

приборов и устройств; 

 эффективность корректировки 

и замены неисправных или 

неправильно функционирующих схем 

и электронных компонентов; 

 глубина анализа результатов 

проведения технического контроля; 

 точность и грамотность 

оценивания качества продукции 

(электронных приборов и устройств). 

ПК 3.1. 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные 

схемы простейших 

электронных 

приборов и 

устройств. 

 

 полнота сбора и глубина 

анализа исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем; 

 обоснованность подбора 

элементной базы   при разработке 

принципиальных схем электронных 

устройств с учетом требований 

технического задания; 

 полнота описания работы 

проектируемых устройств на основе 

анализа электрических, 
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функциональных и структурных схем; 

 точность и грамотность 

выполнения чертежей структурных и 

электрических принципиальных схем; 

 обоснованность и полнота 

применения пакетов прикладных 

программ для моделирования 

электрических схем. 

ПК 3.2.Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и устройств 

и микросборок 

средней сложности. 

 

 грамотность оформления 

конструкторской документации на 

односторонние и двусторонние 

печатные платы; 

 эффективность применения 

автоматизированных методов 

разработки конструкторской 

документации; 

 полнота сбора и глубина 

анализа исходных данных для выбора 

структурных, функциональных и 

принципиальных схем 

проектирования деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем; 

 обоснованность подбора 

элементной базы   при разработке 

принципиальных схем электронных 

устройств с учетом требований 

технического задания; 

 точность выполнения  

несложных расчетов основных  

технических показателей простейших 

проектируемых электронных 

приборов и устройств; 

 полнота анализа работы  

разрабатываемой схемы 

электрической принципиальной 

электронных приборов и устройств в 

программе схемотехнического 

моделирования; 

 полнота анализа технического 

задания на проектирование  

электронного устройства  на основе 

печатного монтажа; 

  грамотность чтения 

принципиальных схем  электронных 

устройств; 

 полнота конструктивного 

анализа элементной базы; 

 обоснованность выбора класса 

точности и шага координатной сетки 

на основе анализа технического 

задания; 



 19

 обоснованность выбора и 

точность расчета  элементов печатного 

рисунка; 

 эффективность компоновки и 

размещения электрорадиоэлементов  

на  печатную плату; 

 точность расчета 

конструктивных показателей  

электронного устройства; 

 точность расчета 

компоновочных характеристик 

электронного устройства; 

 точность расчета габаритных 

размеров печатной платы  

электронного устройства; 

 обоснованность выбора 

типоразмеров печатных плат;   

 обоснованность выбора 

способов крепления и  защиты 

проектируемого электронного 

устройства от влияния внешних 

воздействий; 

 точность выполнения  

трассировки проводников  печатной 

платы; 

 глубина и точность разработки 

чертежей печатных плат в пакете 

прикладных программ САПР. 

ПК 3.3 Выполнять 

оценку качества 

разработки 

(проектирования) 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа. 

 глубина анализа 

конструктивных показателей 

технологичности, 

 точность расчета 

конструктивных показателей 

технологичности 

ПК 4.1. Выполнять 

сборку и монтаж 

отдельных узлов и 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

устройств 

импульсной и 

вычислительной 

техники. 

- точность и грамотность выполнения 

сборки узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и 

комплектующих; 

- точность и грамотность проведения 

монтажа узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и 

комплектующих; 

- обоснованность выбора различных 

видов пайки и лужения; 
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- точность обработки монтажных 

проводов и кабелей с полной заделкой 

и распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

- точность изготовления средних и 

сложных шаблонов по 

принципиальным и монтажным 

схемам; 

- точность и грамотность проведения 

сборки радиоэлектронной аппаратуры 

на интегральных микросхемах. 

ПК 4.2. Производить 

установку элементов 

поверхностного 

монтажа. 

- точность и грамотность выполнения 

монтажа электронной аппаратуры с 

использованием поверхностного 

(планарного) монтажа; 

- обоснованность выбора метода 

нанесения паяльной пасты; 

- точность и грамотность проведения 

установки компонентов 

поверхностного монтажа. 

ПК 4.3. Использовать 

технологии сборки, 

монтажа и демонтажа 

отдельных узлов и 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры. 

- точность и грамотность выполнения 

сборки схем и печатных плат; 

- точность выполнения сборки с 

использованием механических 

деталей; 

- точность и грамотность выполнения 

монтажа схем и печатных плат; 

- точность и грамотность выполнения 

демонтажа схем и печатных плат; 

- обоснованность применения 

технологического оснащения и 

оборудования к выполнению задания; 

- точность выполнения микромонтажа. 

 


